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免責聲明 

• 本簡報所有之財務報表及其他資訊，係本公司根據主管機關要求之提報日期所提供之正確資訊。

惟可能因時間經過或後續事件之發生，致使上述文件中之資訊不正確或不完整。本公司特此聲明

對有時間性之資訊，不負任何更新或修訂之責任。  

 

• 本簡報上所有之財務報表、TPEx 申報資料、年報、新聞稿及其他資訊可能含有預測性敘述，亦包

含其他未來發生行為之徵兆的類似字眼。惟仍存有許多因素可以使得事件的發展或其實際結果與

預測性敘述中的情形有重大差異。本公司特此聲明對預測性敘述，不負任何更新之責任。  
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A. 財務表現 
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UT 2025 財務表現 
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• 營收 5.05億元，毛利率 60% (近十年同期毛利率第二高) 

• 營業淨利 0.84億元，年增幅 164% 

• 淨利 1.61億元，年增幅 330% 

• EPS 2.69元，近十年單季第二高 

• 營收 12.45億元  

• 毛利率 54%，年增加 3% (近十年同期毛利率第三高) 

• 營業費用 5.69億元， 

• 營業淨利年增加 1.08億元 

第3季 

前3季 



UT 2025 1~11 月營收分析 
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15.62 億 

半導體營收占比大幅提升 

ICS 維持市場龍頭 Display 維持市場龍頭 



UT 歷年營收表現 
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NTD Hundred Million 

主要貢獻 

Display成長 

主要影響 

Display+ ICS衰退 

主要貢獻 

半導體成長 
主要貢獻 

ICS成長 
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B. 成長驅動力 
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驅動力1. 擴大半導體客群 
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Fab  

3D TSV 

μBumps 2.5D TSV 

國內先進封裝 國內+國外先進封裝 

OSAT 



驅動力2. 擴大半導體產品線 
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300x300/ 310x310/ 510x515/ 600x600mm… 

2021~ 

全台第一家大尺寸 FOPLP 量產設備供應商 全台第一家 RDL 量產設備供應商 

2024~ 2026~ 



驅動力3. 擴大半導體製程涵蓋率 
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驅動力4. 擴大半導體服務區域 
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驅動力5. 擴大設備領先差距 ……. 從進口替代到超越進口 

1. CoWoS RDL AOI Series 

2. Multi- Spectrum OM Series 

3. FOPLP/ TGV AOI Series 

4. In-Situ Series 

5. Package 2D/3D AOI Series  … and more to come 



C. Q & A 
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